
Bienvenido a O-lider
O-líder se esfuerza por ser su socio de solución de stop en la cadena de suministro de EMS, incluido el
diseño de PCB, la fabricación de PCB y el ensamblaje de PCB (PCBA). Ofrecemos algunas de las tocadoras
PCB más avanzadas, incluidas PCBS HDI, PCB de múltiples capas, PCBs rígidos y flexibles . Podemos
respaldar desde un prototipo de giro rápido hasta la producción media y masiva. Módulo de potencia del
motor Fabricante China

En general, nuestros clientes globales están muy impresionados con nuestros servicios: respuesta rápida,
precio competitivo y compromiso de calidad. Probar el servicio técnico más valioso y la solución general es
la forma en que conduce hacia adelante.

Mirando hacia el futuro, la O-líder se concentrará en la innovación y el desarrollo de la tecnología de
fabricación de electrónica como siempre, y realizará esfuerzos persistentes en el servicio One-STOP de
PCB y PCBA para proporcionar servicios de primera clase y crear más valor para nuestros clientes.

Somos fabricantes profesionales de PCB con más de diez años de experiencia. Productos Range-Single,
doble lado, PCB de múltiples capas, PCB flexible y MCPCB. Podemos proporcionar un servicio de
prototipo rápido en 24 horas, 4-8 laptales en 48-96 horas de producción de HRS.

Los orificios de la placa de cobre Mínimo .025 AVG, .020 min .. Los agujeros pueden no estar conectados

Paquete con una película de burbujas transparente incolora, 25 piezas / bolsa, coloque desecante en
flanco, coloque la tarjeta indicadora de humedad en el lado superior

Descripción del producto
Detalles Rápidos

Lugar de origen Guangdong China (continental) Nombre de la marca O-lider

Número de modelo Fabricante de PCB de PWB Bank
Power Bank Material de base FR-4,, Aluminio

Acabado de
superficies Inmersión de oro, OSP, liderazgo libre. Espesor de cobre 0.5oz-5oz

color azul, rojo, verde, negro. Min. Grosor de línea 0.2mm

aplicable a LED, Teléfono Móvil, Aire
Acondicionado, Lavadoras

Min. Espaciado entre
líneas 0.2mm

personaje PCB de control industrial Espesor del tablero 0.1-5mm
certificados ISO9001, UL, RoHS, SGS Talla 0.01m3-10m3
precio $ 0.1- $ 10 peso 0.01kg -5kg
tipo de despido requisito del cliente Q / ctn 10pcs-100pcs
Moq 10pcs

Capacidad de producción

16 años profesional OEM PCB Tablero Fabricación

https://www.o-leading.com/es/products/RoHs-Compliant-manufacturer-chinaEngine-Power-Module-manufacturer-china.html
https://www.o-leading.com/es/products/RoHs-Compliant-manufacturer-chinaEngine-Power-Module-manufacturer-china.html


Articulo 2014 2015 ~ 2016 2017 ~ 2018
Volumen Muestra Volumen Muestra Volumen Muestra

Recuento de capas 32 42 38 44 42 48
Min Line / Space (μm) 50/50 40/45 40/45 40/40 35/40 35/35
Agujero de taladro min
diámetro (mm) 0.15 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10

Relación de aspecto
de pth 14: 1 16: 1 16: 1 18: 1 18: 1 20: 1

N + c + n 4 + C + 45 + C + 5 5 + C + 5 6 + C + 65 + C + 56 + C + 6
Cualquier interconexión de capa 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6 5 + 2 + 5 6 + 2 + 6
Llenado de placa a través de SÍ - SÍ - SÍ -
Min. Espesor del núcleo (excluir
el cobre) (μm) 50 40 40 30 40 30

Min. Diámetro del taladro láser
(μm) 75 sesenta y

cinco
sesenta y
cinco 50 50 40

A través de enterrado
Agujero / apilado a través de SÍ - SÍ - SÍ -

Material FR4, Megtron, Nelco, Rogers, cobre pesado, etc.

Capacitador incrustado PCB SÍ - SÍ - SÍ -

Proceso de superficie
Hasl, enig, OSP, plata, plata, estaño de inmersión, sin plomo.
Flash Gold, Gold Finger Plating, Chapado de oro duro selectivo,
Máscara de soldadura peelable, tinta de carbono





China Fabricación de PCB, placa de circuito imprimió la placa de PCB LED

Nuestro equipo

http://www.o-leading.com/news/Let-s-introduce-how-to-quick-reverse-PCB.html






Certificaciones







Empaquetado y entrega



Capacidad de procesamiento
Capacidades de producción de PCB
Cuenta de capa: 1layer-32layer
Espesor terminado de cobre: ​​1 / 3oz-12oz
Ancho de línea MIN / espaciado interno: 3.0mil / 3.0mil
Ancho de línea Min / espaciado externo: 4.0mil / 4.0mil
Relación máxima de aspecto: 10: 1
Espesor del tablero: 0.2mm-5.0mm
Tamaño máximo del panel (pulgadas): 635 * 1500mm
Tamaño mínimo de agujero perforado: 4mil
Tolerancia al agujero de patiada: +/- 3mil
BIIND / VIES enterrados (tipos AII): Sí
A través del relleno (conductivo, no conductor): si
Material base: FR-4, FR-4 TG. Material libre de halógeno, Rogers, Base de aluminio,Poliimida,
Cobre pesado
Acabados de superficie: Hasl, OSP, ENIG, HAL-LF, LMMersion Silver,lmmersion let, dedos de oro, tinta de
carbono



Capacidades de producción SMT
Material PCB: FR-4, CEM-1, CEM-3, tabla a base de aluminio
Tamaño máximo PCB: 510x460mm
Min PCB Tamaño: 50x50mm
Espesor PCB: 0.5mm-4.5mm
Espesor del tablero: 0.5-4mm
Min componentes Tamaño: 0201
Componente de tamaño estándar de chip: 0603 y más grande
Componente MAX Altura: 15mm
Pitch de plomo mínimo: 0.3mm
Min BGA Ball Pitch: 0.4mm
Precisión de colocación: +/- 0.03mm


